共用部分：
1. 标记:
1) 该顾客默认不加我司所有标记（包括我司logo, UL标记、Date Code, 无铅标记、电测章 等），但是如果顾客文件中有要求，则按顾客文件中要求添加；
2. 钻孔：
1) 孔偏：过孔焊环单边默认不小于0.1mm；
2) PTH孔公差:+/-0.08mm, 压接公差：+/-0.05MM；NPTH公差：孔≤6mm，公差+/-0.05mm ,＞6mm，公差+/-0.1mm；
3) 槽孔：尺寸小于3*6mm=+/-0.1mm，大于3*6mm=+/-0.15mm；
4) 孔铜：依据IPC-III级标准执行；
3. 线路、表面工艺：
1) 碳油厚度需控制在6-15um，且碳油连接的线路电阻需≤30Ω；
2) 沉金金厚≥0.03um，各种金层下的镍层3um-5um；
3) 表面锡厚要求1-40 um；孔内锡厚要求≥7.5um；孔口拐角处锡厚≥1um；
4) 顾客不允许补线；
4. 阻焊、字符:
1) 线上阻焊厚度大于15um，拐角阻焊厚度大于等于6um；
5. 外形、拼板:
1) 外形尺寸统一按+/-0.15mm控制；
2) V-CUT角度：30+/-0.2度，槽口上下偏移公差：+/-0.1mm，余厚：1/3 板厚+/-0.1 mm
6. 其他:
1) 翘曲度小于等于0.75%；
预审部分： 无
CAM部分： 无
